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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SPÉCIFICATION QI VERSION 2.0 –  

 
Partie 10: Spécification du système MPP 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de 
l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la 
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de 
l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications 
techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés 
"Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national 
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec 
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont 
représentés dans chaque comité d'études. 

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles 
par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l 'IEC s'assure de l'exactitude 
du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation 
ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure 
possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. 
Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes 
doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent 
des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC 
n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y 
compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout 
préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, 
directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la 
publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est 
accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'uti lisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de 
plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet 
revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'a pas reçu notification qu'un ou plusieurs 
brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise 
en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de 
données de brevets, disponible à l'adresse https://patents.iec.ch. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié tout ou partie de tels droits de propriété. 

L'IEC 63563-10 a été établie par le Domaine Technique 15: Wireless Power Transfer, du comité 
d'études de l’IEC 100: Systèmes et équipements audio, vidéo et multimédia. Il s'agit d'une Norme 
internationale. 

Il est basé sur la Spécification Qi version 2.0, Spécification du système MPP et a été soumis en tant 
que document Fast-Track. 

La présente version bilingue (2025-07) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2025-02. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais. 
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La structure et les règles éditoriales utilisées dans cette publication reflètent la pratique de 
l'organisation qui l'a soumise. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les 
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous 
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont 
décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document 
recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 
• supprimé, ou 

• révisé. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes à la date 
de publication, mais elles sont fournies "en l'état" et peuvent contenir des erreurs. Le Wireless 
Power Consortium ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant le présent 
document et son contenu, y compris toute garantie de titre, de propriété, de qualité marchande ou 
d'adéquation à une utilisation ou un objectif particulier. Ni le Wireless Power Consortium, ni 
aucun membre du Wireless Power Consortium ne pourra être tenu responsable des erreurs 
contenues dans le présent document ou des dommages, y compris indirects ou consécutifs, 
résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à la justesse du présent document. Pour toute 
explication complémentaire sur le contenu du présent document, ou en cas d'incohérence ou d'ambiguïté 
d'interprétation perçue, contacter : info@wirelesspowerconsortium.com.. 
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1. Description générale 

1.1. Introduction  

1.1.1 Domaine d'application 

Cette spécification définit le MPP (Magnetic Power Profile), une extension du BPP (Baseline Power Profile) de Qi v1.3. Les 
fabricants peuvent utiliser cette spécification pour mettre en œuvre des PTx et/ou PRx interopérables. 

 

1.1.2 Organisation des documents 

La spécification MPP (Magnetic Power Profile) est organisée sous la forme de ces documents : 
1. Spécification du système MPP (présent document) 
2. Protocole de communication MPP 

Spécification du protocole de communication 

Le MPP est une extension du profil de puissance de base (BPP) et utilise certains (mais pas tous) des phénomènes définis dans le 
profil de puissance étendu (EPP). Le cas échéant, se référer à la spécification Qi v2.0. 

 

1.1.3 Objectifs de la conception 

Le profil de puissance magnétique (MPP) est une interface qui permet : 

• Ne manquez jamais le point idéal - facilité de fixation grâce à l'anneau d'aimants 
• Écosystème d'accessoires alimentés et non alimentés 
• Utilisation pratique de votre appareil tout en le chargeant 
• Fournir une puissance élevée (15W) en toute sécurité 
• Prévenir les interférences avec les porte-clés des véhicules sans problèmes réglementaires en fonctionnant à 360 kHz 
• Compatibilité avec les produits Qi 2.0 BPP et maintien d'une rétrocompatibilité quasi parfaite avec les produits Qi 1.x 

BPP 
Point d'ancrage 
L'objectif de MPP est de permettre aux usagers de vivre une nouvelle expérience de charge sans fil, où ils ne manqueront jamais 
le "sweet spot" de charge et pourront charger leurs appareils de manière cohérente, efficace et sûre à haute puissance. Pour 
obtenir un alignement précis entre les bobines PTx et PRx, un réseau circulaire d'aimants a été ajouté autour des bobines. 
L'alignement magnétique fournit un retour d'information tactile à l'usager, le guidant vers un positionnement précis, même dans le 
cas où l'usager ne regarde pas directement le PTx. Pratique, l'attache magnétique permet aux usagers d'utiliser leur appareil 
pendant qu'il se recharge et simplifie grandement la fonctionnalité de la station d'accueil. 

Réseau d'aimants 
Le réseau d'aimants a été soigneusement conçu pour pouvoir coexister avec le système de transfert d'énergie sans fil afin d'assurer 
un transfert d'énergie élevé à haut rendement. Figure 2.1.3 : 1 montre la conception de l'aimant multipolaire qui couple 
étroitement les champs magnétiques permanents puissants dans la région du réseau d'aimants, en éloignant la plupart des champs 
puissants du matériau de blindage magnétique des bobines de transfert d'énergie. 
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